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1. 照明研究中心 

 

設備: (最近新增) 

配光曲線儀,   Optisworks   

分光輝色計 (TOPCON SR3A) 

 

服務:  1. 學理開課及量測訓練 (光度學與設計) 

          2. 量測服務/技術開發  

          3. 產學合作/疑難雜症諮詢  







Led 2nd lens黃光圈解析 







How to model a LED chip or lamp?     (一次光學)     







(C) you need to consider the pad and side-emitting  effects for short 

distance usage. 



Blue LED Flip Chip 



正面 



側面-5 ° 



側面40° 



側面-10 ° 



側面-40 ° 

1.正面與側面通量比例不同 

2.側面不同區域指向性不同 

 



Simulation 

圖案化藍寶圖基板磊晶之
TEM  



側面光跡 

側向 
微結構 



Top  Ra ~ 10 nm 

AFM  Pictures 

 

Side: Ra ~ 200 nm  

Maybe due to the Laser cuts!! 

Glass: Ra ~ 35 nm 



正面 

最大強度：7.39 cd 
光通量：27.10 ㏐ 

微結構 

最大強度：5.56 cd 
光通量：14.43 ㏐ 



側面正面光跡 

最大強度：3.98 cd 

光通量：6.36 ㏐ 

微結構 

最大強度：8.00 cd 
光通量：18.53 ㏐ 



側面量測 1mA 

Angle 

Intensity 



實例  3.   How to model a LED Lamp?     (二次光學)     

(A) (B) 

小心不同區域或角度有不
同色度(光譜) 



方  法 要 素 準確性 難易度 

1. 設定法 遠場光譜  +  指向性  OK.  中 

2. 照片法 各發光面照片 

(注意通量分佈) 

OK. 中 

利用RGB混色 

小心光譜失真 

注意指向性 

多面發光 單面發光             vs. 



方  法 要 素 準確性 難易度 

3.  建模型 

 

LED chip 結構
+螢光粉特性 

高? 高 

4. 精密量測法 

(NCHU) 

光譜+指向性+

表面光出度 

(Existence) 

   ? 中 

5. Ray file 

(可下載) 

近場拍攝法 

Tip: (1) In the far-field condition, Lambertian top emitting surface is 

good enough. (e.g. Flat top white light LED.) 

(2) In the near field, you may need to consider the pad and side-

emitting  effects. (LED Lamp). 

夠用即可/量測為憑   



多面發光 









若有除了螢光
粉層外之特殊
結構，需特注
意指向性之變
化。 如本案例
之不對稱性。  

 

建議將其優化
或進行精密量
測將有助於特
性改善或模型
建構之正確性
。 



Thanks for your 

attention! 


